附件1
2026年度高新区半导体与集成电路
企业入库申报书

	申报单位名称
	（填写名称并加盖单位公章）

	申报方向
	□ 集成电路设计企业
□ 集成电路制造、封装、测试企业
□ 集成电路设备、材料企业
□ 半导体光电子、传感器及分立器件企业
□ 半导体与集成电路领域初创及培育企业

	单位负责人
	姓名
	
	手机
	

	
	邮箱
	
	传真
	

	申报单位
联系人
	姓名
	
	手机
	

	
	邮箱
	
	传真
	







珠海高新技术产业开发区科技创新和产业发展局
二〇二六年制


入库申报表
一、单位情况（必填）
	1.申报单位基本情况

	单位名称（盖章）
	

	注册地址
	

	统一社会信用代码
	

	注册日期
	
	注册资本（万元）
	

	开户银行
	
	银行账号
	

	单位资质
	□ISO9000系列认证	□ISO14000认证
□ISO27001认证	□ISO20000认证
□CMM系列认证	□ITIL
□GMP认证	□UL认证
□高新技术企业	□其他

	单位简介
	（包括但不限于组织架构，主营业务，主要技术产品，行业排名或竞争力/市场占有率，近年来收入、利润等财务状况，500字内）

	业务简介
	（包括但不限于主营业务所占比重和现状，企业综合能力等，500字内）

	单位经营范围
	（以企业注册的工商经营范围为准）

	2.单位人员总体情况

	当前员工总人数
	
	当前研发人员数量
	

	研发人员占员工总数比例
	


二、单位财务情况（单位：万元）
	年度
	企业类别
	主营业务收入
	半导体与集成电路相关收入占比（%）
	税收
（实际缴纳）
	利润
	研发费

	2023
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	
	
	

	企业类别分为：集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装、集成电路测试、集成电路设备、集成电路材料、半导体光电子、传感器、分立器件。




三、审查意见
	申报单位意见
	情况属实，同意申报。

法定代表人（签字）：
单位盖章：
     年   月   日

	区主管部门意见
	□ 同意受理
□ 不予受理

盖章：
     年   月   日




四、项目附件材料（对照申报指南提供相关附件，无关附件请删除）
	□ 1. 统一社会信用代码证和法定代表人身份证复印件
□ 2.  2025年年度财务审计报告（2025年度暂未形成相关收入的企业可提供财务报表）
□ 3. 2025年度半导体与集成电路收入情况说明（附2份体现半导体与集成电路大额收入的合同及对应发票，2025年度暂未形成相关收入的企业可不提供此项资料）
□ 4. 2025年度所得税纳税申报表主表、2025年度完税证明
□ 5. 受理或已授权的知识产权明细及证书
□ 6. 经营范围为半导体与集成电路相关领域佐证（包括但不限于：租用或购买EDA工具证明文件、研发投入佐证、核心技术储备证明、技术服务合同、客户验证合同、完成一次流片的过程文件、设备采购合同、洁净车间装修合同等）
[bookmark: _GoBack]□ 7. 2025年度研发人员明细表、学历证书及2025年12月研发人员社保证明或个税证明
□ 8. 截止申报期内有效的办公场所购买证明材料或租赁合同
□ 9. 申报单位承诺函
□ 10. 信用承诺书
□ 11. 近三年无违法违规证明公共信用信息报告



